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Abstract (en)
The housing arrangement has a separate chamber (12) for housing the protective element, which is in the form of a positive temp. coefficient
resistance (PTC). The chamber has an opening on the outer surface of the housing. The opening has a closure element. The closure element is
formed by a carrier on which the housing arrangement is mounted. Alternatively, the closure element can have a hinged connection to the side wall
of the housing arrangement.

Abstract (de)
Beschrieben wird eine Gehäuseanordnung zur vergossenen Aufnahme einer elektronischen Baueinheit, insbesondere eines Transformators, die
mit einem Schutzelement gegen Überstrom verbunden ist und eine separate Kammer (12, 12', 12'', 32) zur Aufnahme des Schutzelements hat.
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